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摘 要

中文摘要 在競爭激烈的半導體工業中，利用設備自動化來提高產量及品質，已是普遍的共識且行之有年。但由於設備的自

動化受限於機台本身，或不同機台間的通訊介面問題，而無法規劃成為一整體性的自動化流程。因此世界半導體設備廠商

聯盟SEMI於1980年初頒佈SECS 通訊協定標準，此標準係用來規範半導體設備與監控主機間的介面信號，及通訊訊息內容

，藉此達到半導體製程之自動化。本研究係發展一套符合SEMI標準之人機介面程式，軟體方面則利用VISUAL BASIC 6.0

來撰寫人機介面程式，並與套裝軟體WinSecs進行連線互傳測試。

關鍵詞 : 0SECS ; SEMI ; VB
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